
























































Ciudad de México 28 de agosto de 2019

Estimado Raymundo Pérez,

La Subdireccidn de Vinculacidn Tecnoldgica del Cinvestav, agradece su valioso
apoyo y destacada participacién dentro del Fifth Internship Course “The
Mexican Intellectual Property System an its usefulness on Technology
Transfer”, enmarcado dentro del “Programa de Cooperacidon para la
formacién de recursos humanos en el marco de la Asociacidén Estratégica

Global entre Japén y México”.

El curso fue organizado por el Cinvestav, conjuntamente con el IMPI, la

Secretaria de Relaciones Exteriores y la Embajada de Japdn en México.

Expresando una vez mas nuestro agradecimiento por su participacion vy
esperando contar con su atenta participacién en eventos futuros sobre esta

temadtica, le envio cordiales saludos,

M.enC. 1| Sanchez

Subdirector de Vinculacién Tecnoldgica
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Otorga la presente

CONSTANCIA

a:

Lic. Raymundo Pérez Arellano

Por haber por haber participado satisfactoriamente el diplomado

"Aspectos novedosos en los procedimientos contenciosos de la nueva LFPPI”
P P
con una duracién de 8 horas

Abril, 2021

Lic. Vannia Vaca
Director



